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NOMENCLATURA

NPT: NIVEL DE PISO TERMINADO

NSL: NIVEL SUPERIOR DE LOSA

NIL: NIVEL INFERIOR DE LOSA

NSF: NIVEL SUPERIOR DE FIRME

NIF: NIVEL INFERIOR DE FIRME

NSM: NIVEL SUPERIOR DE MURO

NSP: NIVEL SUPERIOR DE PRETIL

NB: NIVEL DE BANQUETA

BN: BANCO DE NIVEL

NP: NIVEL DE PLAFON

NV: NIVEL DE VIGA

NSV: NIVEL SUPERIOR DE VIGA

NC: NIVEL DE CERRAMIENTO

NSTC: NIVEL SUPERIOR DE TIERRA COMPACTADA
NSE: NIVEL SUPERIOR DE EMPASTADO
NSC: NIVEL SUPERIOR DE CANCEL

S: SUBE

B: BAJA

SIMBOLOGIA

LINEAMIENTOS

1. LOS PLANOS TOPOGRAFICOS FUERON PROPORCIONADOS POR EL CLIENTE.
2.LOS NIVELES TIENEN COMO BASE EL PLANO TOPOGRAFICO.

3.LOS NIVELES EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS SON GENERALES. REVISAR
PLANOS EJECUTIVOS PARA NIVELES REALES.

4.LOS MUEBLES EN PLANOS ARQUITECTONICOS SON REPRESENTATIVOS Y NO
SON LOS DEFINITIVOS.

5.LOS EJES ESTRUCTURALES EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS PUEDEN
CAMBIAR DEPENDIENDO DEL CALCULO ESTRUCTURAL.

6.EN TODOS LOS CASOS, LA COTA RIGE AL DIBUJO.

7.EL PROYECTO A NIVEL CONCEPTUAL Y ARQUITECTONICO FUE APROBADO POR
EL CLIENTE.

8. CUALQUIER CAMBIO AL CONCEPTO GENERAL DEL PROYECTO, TENDRA UN
COSTO ADICIONAL AL PRESUPUESTADO.




